HO1G

SECCION H -ELECTRICIDAD

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS

HO1G CONDENSADORES; CONDENSADORES, RECTIFICADORES, DETECTORES, CONMUTADORES O DISPOSITIVOS
FOTOSENSIBLES O SENSIBLES A LA TEMPERATURA, DEL TIPO ELECTROLITICO (empleo de materiaes
especificados por sus propiedades dieléctricas HO1B 3/00; condensadores con una barrera de potencial o una barrera de superficie

HO1L 29/00)
Esquema general
CONDENSADORES DEtall€S......ocveieieeciee e 2/00
Con capacidad fija......ccccoeererereniriene e 4/00 APARATOS ELECTROLITICOS.......c.coeceerieeieesee e 9/00
Con capacidad variable: por medios COMBINACIONES ESTRUCTURALES...........c.c..... 15/00, 17/00
mecanicos; por medios no FABRICACION ..o sssesssssssssseses 4/00, 5/00,
INECANICOS ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeaeeesanneeas 5/00; 7/00 7/00, 9/00, 13/00
2/00 Detallesaplicablesa por lo menos dos de los grupos 4/18 . . . . . enmaterial sintético, p. . derivados de
de HO1G 4/00 aHO1G 9/00 [6] celulosa (HO1G 4/16 tiene
2/02 . Dispositivos de montaje[6] prioridad) [2,6]
2/04 . . especiamente adaptados para el montaje sobre un 4/20 . . . utilizando combinaciones de dieléctricos de a
chasis [6] menos dos de los grupos HO1G 4/02 a
2/06 . . especiamente adaptados para el montaje sobre un HO1G 4/06 (HO1G 4/12 tiene prioridad) [2,6]
soporte de circuito impreso [6] 4/22 . . . . impregnado[2,6]
2/08 . Disposiciones de refrigeracion; Disposiciones de 4/224 . . Cgjas, Encapsulacion [6]
calefaccin; Disposiciones de ventilacion [6] 4/228 . . Bornes[6]
2/10 . Cajas, Encapsulacion [6] 4/232 . . . paraconectar eléctricamente dos o mas capas
2/12 . Proteccion contralacorrosién (HO1G 2/10 tiene de un condensador laminado o de capas
prioridad) [6] superpuestas [6]
2/14 . Proteccion contrala sobrecarga eléctrica o térmica 4/236 . . . paraatravesar laenvoltura, esdecir, paso de
(por enfriamiento HO1G 2/08) [6] entrada 6]
2/16 . . coneementosfusibles[6] 4/242 . . . € elemento capacitivo rodeando el borne[6]
2/18 . . con contactos de ruptura[6] 4/245 . . . . Puntosde contacto entre capas de un
2/20 . Disposiciones paraevitar descargas por las aristas de condensador laminado [6]
los electrodos [6] 4/248 . . . losbornesenvolviendo o rodeando el el emento
2/22 . Blindgje electrostatico 0 magnético [6] capacitivo, p. §. capsulas (HO1G 4/252 tiene
2/24 . Marcasdistintivas, p. g. codigo de colores[6] prioridad) [6] o o
4/252 . . . losbornes constituidos por un revestimiento
4/00 Condensadores de capacidad fija; Procesos de aplicado sobre el elemento capacitivo
fabricacion (condensadores electroliticos (HO1G 4/232 tiene prioridad) [6]
HO1G 9/00) [2] 4/255 . . Mediosde correccién del valor dela capacidad [6]
4/002 . Detalles[6] 4/258 . . Mediosde compensacion delos efectos dela
4/005 . . Electrodos[6] temperatura [6]
4/008 . . . Empleode materiales especificos[6] 4/26 . Condensadores plegados [2]
4/01 . . . Formadelos electrodos autoportadores [6] 4/28 . Condensadores tubulares[2]
4/012 . . . Formadelos electrodos no autoportadores [6] 4/30 . Condensadores apilados (HO1G 4/33 tiene
4/015 . . . Disposiciones especialesparala prioridad) [2,6]
autorregeneracion [6] 4/32 . Condensadores enrollados[2]
4/018 . . Dieléctricos[6] 4/33 . Condensadores de pelicula gruesa o delgada
4/02 . . . Dieléctricos gaseosos o en formade vapor [2,6] (circuitos de pelicula gruesa o delgada
4/04 . . . Dieéctricosliquidos[2,6] HO1L 27/00) [6]
4/06 . . . Dieléctricossolidos[2,6] 4/35 . Condensgdor&s pasantes o condensadores
4/08 . . . . Dieléctricosinorganicos[2,6] antiparasitarios (6]
4/10 . . . . . Dieléctricosabase de 6xidos
metélicos [2,6]
4/12 . . . . . Dieléctricosceramicos[2,6]
4/14 . . . . Dieléctricosorganicos[2,6]
4/16 . . . . . enmaterid fibroso, p. . en papel [2,6]
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4/38

4/40

Condensadores multiples, es decir, combinaciones
estructurales de condensadores de capacidad fija[2]
Combinaciones estructurales de condensadores de
capacidad fija con otros elementos el éctricos, no
cubiertos por la presente subclase, estando la
estructura principa mente constituida por un
condensador, p. €. combinaciones RC (circuitos con
capas delgadas 0 espesas HO1L 27/00; filtros RC
HO3H) [2]

5/00 Condensadoresen los cualesla capacidad sevaria

5/01
5/011
5/012

5/013
5/014
5/015
5/017
5/019

5/04
5/06
5/08
5/10
5/12
5/14
5/16
5/18

5/38
5/40

7/00

7/02

7/04

7/06

9/00

9/004
9/008
9/012

9/016

9/02

por medios mecanicos, p. §. por girodeun ge;
Procesos para su fabricacion [2]

Detalles
Electrodos [6]

al menos uno de los electrodos es un liquido o
un material en polvo desplazables [6]
Dieléctricos [6]
Cajas, Encapsulacion [6]
Colectores de corriente
Compensacion de latemperatura [6]
Medios para corregir las caracteristicas
capacitivas [6]
con variacion de la superficie efectivade la
armadura [6]

por rotacién de armaduras planas o
sustancialmente planas [6]
funcionando en sucesion [6]

por rotacién de armaduras helicoidales [6]

por rotacién de armaduras parcialmente

cilindricas, conicas o esféricas [6]

por movimiento longitudinal de las armaduras [6]
con variacion de la distancia entre armaduras [6]

por cambio de inclinacién, p. €. por flexion, por

arrollamiento espiral o helicoidal [6]
Condensadores multiples, p. g. en grupo
Combinaciones estructural es de condensadores
variables con otros elementos el éctricos no cubiertos
por la presente subclase, estando la estructura
constituida principa mente por un condensador, p. €.
combinaciones RC (filtros RC HO3H) [6]

Condensadores en los cuales la capacidad sevaria
por medios no mecanicos; Procesos para su
fabricacion [2]

Electretos, es decir, que tiene dieléctrico polarizado
permanentemente

con un dieléctrico escogido por su variacion dela
permitividad en funcién de la temperatura aplicada
con un dieléctrico escogido por su variacion dela
permitividad en funcion de latension aplicada, es
decir, condensadores ferroel éctricos (el ectretos
HO1G 7/02)

Condensadores electraliticos, rectificadores
electroliticos, detectores electroliticos, conmutador es,
dispositivos de conmutacion electroliticos,
dispositivos electroliticos fotosensibles o sensibles a la
temperatura; Procesos para su fabricacion [2]

Detalles [6]
Bornes[6]
especia mente adaptados para condensadores
solidos [6]
especia mente adaptados para condensadores de
doble capa[6]
Diafragmas, Separadores [6]

9/022

9/025

9/028

9/032

9/035

9/038

9/04
9/042

9/045
9/048

9/052
9/055

9/058

9/06
9/07
9/08
9/10
9/12

9/14

9/145
9/15
9/155
9/16

9/18
9/20
9/21
9/22

9/26

9/28

13/00

13/02
13/04
13/06

Electrolitos, absorbentes (procesos electroliticos o
electroforéticos, aparatos con este fin C25; para
elementos primarios, secundarios o de
combustible HO1M) [6]
Electrolitos sdlidos (HO1G 9/038 tiene
prioridad) [6]
Electrolitos organicos semiconductores, p.
g. TCNQ[6]
Electrolitos inorganicos semiconductores, p.
. MnO; [6]
Electrolitos liquidos, p. €. materiales de
impregnacion (HO1G 9/038 tiene prioridad) [6]
Electrolitos especial mente adaptados para
condensadores de doble capa [6]
Electrodos [6]
caracterizados por el material (HO1G 9/058
tiene prioridad) [6]
basados en aluminio [6]
caracterizados por su estructura (HO1G 9/058
tiene prioridad) [6]
Electrodos sinterizados [6]
Electrodos de lamina fina atacada
quimicamente [6]
especialmente adaptados para condensadores de
doble capa[6]
Montaje en |os recipientes [6]
Capas dieléctricas [6]
Cajas, Encapsulacion [6]
Cierres, p. g. de hilos de conduccién [6]
COrificios u otros medios para permitir la
dilatacion [6]
Combinaciones estructural es para modificar, o
compensar |as caracteristicas de condensadores
electroliticos (redes de impedancia HO3H)
Condensadores con electrolito liquido (HO1G 9/155
tiene prioridad) [6]
Condensadores con electrolito sdlido (HO1G 9/155
tiene prioridad) [6]
Condensadores de doble capa [6]
especialmente adaptados para uso como
rectificadores o detectores (HO1G 9/22 tiene
prioridad)
Interruptores autométicos
Dispositivos fotosensibles
Dispositivos sensibles ala temperatura [6]
Dispositivos que utilizan oxidacion y reduccion
combinados, p. g. disposiciones Redox, solion
Combinaciones estructural es de condensadores
electroliticos, rectificadores, detectores,
conmutadores, dispositivos fotosensibles o sensibles
alatemperatura[6]
Combinaciones estructurales de condensadores
electroliticos, rectificadores, detectores,
conmutadores, con otros componentes el éctricos no
cubiertos por la presente subclase [6]

Aparatos especialmente adaptados para fabricar
condensador es; Procesos especialmente adaptados a
la fabricacion de condensadores no previstos en los
grupos HO1G 4/00 a HO1G 9/00 [2]

M aquinas para bobinar condensadores [2]
Secado (en general F26B); Impregnacion [2]
con disposiciones para quitar las superficies de
metal [2]
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15/00 Combinaciones estructurales de condensadores o de 17/00 Combinaciones estructurales de condensadores o de
otros dispositivos, cubiertosal menos por dos grupos otros dispositivos cubiertos al menos por dos grupos
principales diferentes de la presente subclase [6] principales diferentes de la presente subclase, con

otros elementos eléctricos no cubiertos por la
presente subclase, p. €. combinaciones RC (circuitos
de pelicula delgada o gruesa HO1L 27/00; filtros RC
HO3H) [6]
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